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ASIC，AI 芯片霸权的终结 

原创 来觅研究院  RimeData 来觅数据 

撰稿 李沛瑶 2024-12-25 

 

 

导读：12 月 13 日，博通公布新一季度财报，截至目前，股价大涨超 30%。与此同时，英伟达开始了漫

长的阴跌，较高点跌幅近 10%，市值蒸发约 3000 亿美元。二者泾渭分明的关键正是博通新推出的 ASIC

芯片服务。博通如何撼动英伟达在算力领域的霸权？ASIC 有何过人之处？国内投融现状如何？本文尝试

分析和探讨。 

 

被寄予厚望的博通 
博通是一家专注于半导体和基础设施软件解决方案的多元化公司，在无线连接、网络处理器和定制 AI 芯

片领域取得了领先优势。12 月 13 日，公司 CEO Hock Tan 在业绩说明会上表示，公司 2027 年超大规

模客户的 AI 收入将达到 600-900 亿美元，几乎每年翻倍。上述言论一举燃爆市场热情，博通股价当日

上涨超 24%，成为人类历史上第九家市值突破 1 万亿美元的公司。 

  

博通说的 AI 收入究竟是什么？除了其优势的交换机业务外，最大的部分在于 ASIC 芯片服务。ASIC 是一

种为某种特定任务设计的芯片，一般会被应用于特定设计和制造的设备中，执行必要的功能。在 AI 芯片

中，ASIC 被用来处理特定的任务，且相比 GPU 而言，拥有更高的处理速度和更低的能耗。 
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图表 1：AI 芯片的分类  

AI 芯片 定义 优势 典型厂商 

GPU 通用图形处理器 
高并行结构，生态体系成熟，跨平台支持，易

于编程，成为主流的并行数据处理加速器 
英伟达、AMD、海光信息 

ASIC 专用集成电路 

专门为深度学习计算定制的芯片，如神经网络

处理器 NPU，张量处理器 TPU，效率高，功

耗低，体积小 

博通、Marvell、寒武纪 

FPGA 现场可编程逻辑阵列 
高度并行的结构和低延迟，可编程和灵活性

强，能够适应模型算法迭代 
赛灵思、Altera、紫光国微 

资料来源：公开资料、来觅数据整理 

按功能分类，AI 芯片可以分为训练卡和推理卡两个类型。训练卡也叫大卡，通常拥有更高的计算能力和

内存带宽，以支持训练过程中的大量计算和数据处理；推理卡也称小卡，其参数较低，只需满足推理需

求。一般情况下，训练卡可以作为推理卡使用，但推理卡不能作为训练卡使用。简单来说，大模型的训练

需要大量的训练卡形成显卡集群，而在应用上，则需要推理卡运行 AI 模型进行计算。 

 

在 2023 年以来的 AI 大规模基建中，“百模大战”推升了算力需求。对大模型的预训练中，训练卡是焦

点，而 GPU 由于高适配性、性能强大成为了训练卡的标配。英伟达也几乎垄断了所有算力市场，其在 AI

芯片市场占有率超过 90%。 

 

英伟达为什么这么强大？原因在于英伟达卖出的不仅仅是算力芯片，而是一整套生态系统。英伟达生态

系统中手握三张王牌，包括领先的 GPU、十年磨一剑的 CUDA 以及网络传输 NvLink。英伟达自 2010

年以来发力 AI 算力，尤其是近年来推出的 H100、H200、GB200 等，单卡算力稳坐第一梯队。CUDA

是一套芯片编程模型，为开发者提供了利用 GPU 进行高效并计算的全方位支持。NvLink 采用点对点结

构，通过串列传输实现高速数据运输，传输速率是传统 PCIE 的 7 倍。 

 

不过，目前局面正在改变，博通可能是最接近英伟达的挑战者。一方面博通在网络芯片、交换机和路由器
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方面有强大的积累，其推出的千兆以太网方案，其传输速率不弱于 Nvlink。另一方面，博通在半导体领

域浸润多年，可帮助客户完成从设计到封装所有的环节。在生态方面，由于执行特定的任务，一般不需要

复杂的生态环境。简而言之，博通打出的组合拳约等于以自己在交换芯片方面的积累和定制芯片加上客

户自己的软件硬撼英伟达。 

 

前景很美好，但现实很骨感。就目前而言，英伟达其三季度在 AI 方面收入 308 亿美元，而博通最近一个

季度 AI 收入仅为 37 亿美元，体量差距还相当大。而市场对博通的追捧可能仅仅意味着反抗英伟达霸权

的开始。 

 

据 Marvell 预测，2023 年 ASIC 占数据中心加速计算芯片的 16%，规模约为 66 亿美元；随着 AI 计算

需求的增长，ASIC 占比有望提升至 25%，预计 2028 年数据中心 ASIC 市场规模将提升至 429 亿美元，

CAGR 为 45.4%。就整体规模而言，AI ASIC 增速相对较快，但赶上 GPU 尚需时间。 

图表 2：2023-2028E 全球 ASIC 市场规模（亿美元） 

 

资料来源：Marvell，来觅数据整理 
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焦头烂额的英伟达 

英伟达最近不是很太平。从官宣的 GB200 AI 服务器出货延迟，到被美国、中国、欧洲等全球多地政府联

合调查反垄断，英伟达似乎已经陷入多事之秋。然而，这并不能证明英伟达的虚弱。英伟达的麻烦似乎仅

仅只是他强大的副产品。 

 

英伟达傲人的市场份额证明他在 AI 芯片领域几乎已无敌手。就目前而言，各大云厂商选择英伟达的产品

时，要么选择捆绑销售，要么买多者先得，要么只能原地等上好几个月。正如 AWS CEO 表示：“目前 GPU

市场只存在一种选择，那就是英伟达，若是市场上有更多选择，我们相信客户会欢迎。” 

 

云厂商并非没有准备，它们正着手开发 ASIC 以减轻对英伟达的依赖。如微软已推出了首款用于内部数据

业务的数据处理器 Azure Boost DPU，亚马逊宣布将推出 Trainium2 芯片。最激进的当属谷歌，其推出

的 Trillium TPU，已用于大模型 Gemini 2.0 的训练中，而帮助谷歌完成这一宏伟设计的，正是博通。 

 

博通与谷歌的合作开始于 2016 年，迄今为止已经迭代至第七代产品。在最新一期的财报电话会议中，博

通表示谷歌、Meta、亚马逊都是公司 AI 定制芯片的大客户，此外，还有两家大型客户正在要求博通对其

产品进行深入开发。博通 CEO Hock Tan 表示，在未来，50%的算力都会是 ASIC，至于超大规模的云计

算厂商，他们将 100%使用 ASIC。 

 

不过，花旗的多位分析师对此表达了不一样的看法，他们认为到 2028 年，GPU 至少会占据 AI 加速器总

市场规模的 75%，而博通为代表的 ASIC 阵营将至少占据 25%。不管怎样，GPU 市场的一部分空缺将会

被 ASIC 吃下，而这背后代表的，正是 AI 算力生态的变化。 

 

前 OpenAI 创始人 IIya Sutskever 在不久前的 NeurIPS 2024 大会上陈述了一个观点：“由于数据是有限
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的，因此模型的预训练时代即将结束，AI 的重心将由训练转向推理。”过去的一年里是属于大模型追赶者

的：行业领导者 OpenAI 的 GPT-5 频繁跳票，追赶者的距离越拉越小。与此同时，AI 应用开始风起云

涌，AI Agent、端侧 AI 开始频繁出现在 C 端用户视野里。 

 

在预训练时代，AI 芯片主要是训练卡。而 GPU 芯片由于灵活且兼容，占据了大部分的市场规模。不过事

情正在悄悄变化，对推理领域的倾斜将会导致 AI 芯片的格局发生改变。而由于 ASIC 芯片更加“专一”，

更快的处理速度和更低的能耗下，它也被广泛认为更适合推理端。 

 

不过，英伟达在训练卡上的壁垒仍然牢不可破。目前云厂商对博通的追捧并非完全出于性能要求，而更多

的是对英伟达的替代考虑。而只要大模型还在继续迭代，算力需求还在增长，英伟达的优势就依然存在。

市场对 ASIC 的追捧也许会让英伟达头疼，但却不会大伤元气。 

 

中国 AI 芯片投融动态 

由于全球算力的不平衡，目前国内与海外相比存在一定的差异。目前国内 AI 芯片公司多以 ASIC 为主，

如知名的昇腾、寒武纪等都属于这一品类。在近两年的全球大模型竞赛中，中国企业并未落后太多，而在

未来百花齐放的应用时代，ASIC 将不再成为软肋，也将随着 AI 芯片的发展大放异彩。 

 

AI 芯片市场近年来呈现出强劲的增长势头。2024 年全球 AI 芯片市场规模预计将达到 712.52 亿美元，

同比增长 33%，并有望在 2025 年进一步增长至 919.55 亿美元。在中国市场，2023 年 AI 芯片市场规

模达到 1206 亿元，同比增长 41.9%，预计 2024 年将增长至 1412 亿元。据来觅数据显示，AI 芯片亦

是今年最为活跃的赛道之一，融资轮次仍偏向早期，但部分明星项目已得到市场认可，资本正不断加码。

感兴趣的读者，可以登录 Rime PEVC 平台获取 AI 芯片赛道全量融资案例、被投项目及深度数据分析。 
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图表 3：AI 芯片 2024 年以来投融事件 

融资方 来觅赛道 融资时间 融资轮次 融资金额 投资方 

太初元碁 AI 芯片 2024-11-29 A3 轮 未披露 宝山国投集团、青创投等 

紫光展锐 AI 芯片 2024-11-29 E+轮 近 20 亿人民币 元禾璞华 

光羽芯辰 AI 芯片 2024-11-21 天使轮 未披露 讯飞科创 

长沙韶光 AI 芯片 2024-11-19 战略融资 3 以人民币 工银资本 

行云 AI 芯片 2024-11-18 天使+轮 数亿人民币 同创伟业 

紫光同创 AI 芯片 2024-11-14 战略融资 未披露 交银资产 

瀚博半导体 AI 芯片 2024-09-25 C+轮 未披露 中网投、经纬创投等 

天数智芯 AI 芯片 2024-09-18 战略融资 111 万人民币 鼎祥资本 

中昊芯英 AI 芯片 2024-09-14 战略融资 2.5 亿人民币 艾布鲁 

知合计算 AI 芯片 2024-09-09 A1 轮 数亿人民币 源码资本、临港科创投等 

图影视讯 AI 芯片 2024-09-07 A 轮 数千万人民币 华西银峰 

沐曦 AI 芯片 2024-08-23 股权融资 未披露 浦东资本、启夏私募投资等 

太初元碁 AI 芯片 2024-08-09 A2 轮 数亿人民币 霜叶创投、金蚂投资 

寒序科技 AI 芯片 2024-08-05 种子轮 未披露 零以创投 

元启半导体 AI 芯片 2024-07-15 A 轮 数亿人民币 奥飞数据、闻名投资 

昆仑芯 AI 芯片 2024-06-12 C 轮 未披露 北京国管、君联资本 

紫光展锐 AI 芯片 2024-06-03 E 轮 超 40 亿人民币 
中信建投资本、交银金融资本

等 

后摩智能 AI 芯片 2024-05-21 A++轮 数亿人民币 中移资本 

亿铸科技 AI 芯片 2024-05-11 B 轮 超 1 亿人民币 盛视科技、行至资本等 

灵汐科技 AI 芯片 2024-04-16 B+轮 未披露 国鼎资本 

润芯微科技 AI 芯片 2024-04-02 B 轮 未披露 工商银行、核聚资本等 

摩尔线程 AI 芯片 2024-03-04 C 轮 未披露 华通车业 

太初元碁 AI 芯片 2024-02-07 战略融资 数亿人民币 龙芯资本 

知合计算 AI 芯片 2024-01-10 Pre-A 轮 数亿人民币 联新资本、临港科创投等 

资料来源：来觅数据 
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关于我们：Rime PEVC 产品是专注于金融创投市场的 SaaS 服务平台，致力于打造一个开放性的全球私

募投资生态平台。Rime PEVC 涵盖了创投市场项目企业、投资机构、私募股权基金、基金管理人、

GP、LP 行业赛道等丰富的一级市场数据和资讯，支持批量对项目企业和投资机构进行筛选比较、行业

深入研究分析、项目企业风险预警、创投市场投融动向的实时监控等。 

 

 


